
CEM-3 UL 标准讨论会通知
各有关单位：

近期，UL为迎合近年CEM-3型覆铜板的实际情况，提出了CEM-3型覆铜板增加填料定义的草案，UL正在就UL CEM-3标准设立的背景及UL标准的调整等问题与业界进行沟通。此外， UL有意为新兴的高 CTI 、高导热等CEM-3产品设立新的ANSI型号，如何设立更适合这些产品的标准指标，也需要在业界探讨。
    众所周知，在过去的十多年， UL 与业界致力于 FR-4 的重新分类及定义，现在已经按阻燃剂的不同，区分为有卤FR-4.0与无卤 FR-4.1 。 UL 认为 CEM-3 产品也面临着同样的问题。
中国大陆是CEM-3产销量最大及最重要的生产基地，CCLA（中电材协覆铜板分会，UL STP 796 小组成员。）为了让 UL 新标准草案更能反映我们中国厂家的诉求，让中国大陆的厂家尽早获取相应信息，特邀请美国UL STP 796 小组专家、IPC基材材料组主席、ESSEX Techologies Group，Inc.总裁Douglas Sober先生，为业界介绍近期有关 CEM-3 标准草案的情况，并进行专题讨论。诚邀覆铜板制造企业相关人员莅会。会议有关事项如下。
一、日期：2015年6月11日下午报到，12日 9：00—16：00开会。
二、地点：苏州独墅湖书香世家会所酒店三味书吧会议室。
三、邀请对象：覆铜板制造企业负责标准及UL工作人员和相关工程技术人员。
四、会议内容：
1、Douglas Sober先生为业界介绍 CEM-3 的标准草案CEM-3.0、CEM-3.1及CEM-3.2、CEM-3.3的情况。
2、讨论对UL CEM-3标准草案制定的建议
五、费用：600元/人，住宿自理（酒店协议价：标间、单间（含双早）均是380元/天）。

六、联系方式：CCLA秘书处  联系人：李小兰  
T：029-33335234  F：029-33335234   E-mail：ccla33335234@163.com

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）

                                              2015年5月25 日
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